打造中欧科技创新共同体 
——2020中欧第三代半导体产业高峰论坛在深圳举行
11月20日，2020中欧第三代半导体产业高峰论坛在深圳举行。论坛聚焦第三代半导体科技创新领域和行业发展的前沿，邀请了来自国内及英国、法国、德国、意大利等国际知名的科学家、科技组织、科研机构、产业园区、创新载体、企业投资机构等代表参与大会，共同探讨中欧第三代半导体产业的创新、发展与合作的新方向、新模式，探索建立中欧第三代半导体领域的产学研合作和协同创新机制，推动中欧科技投资合作与成果转化。
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深圳市科学技术协会副主席张治平表示，新一代电子信息技术产业已经成为深圳创新发展的中坚力量。深圳市科协将以科创中国试点城市建设为契机，充分发挥科协系统的优势，构建“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”全过程的创新产业链，推动第三代半导体产业深入发展，打造科技经济融合的样板间。
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深圳第三代半导体研究院副院长徐群在论坛上表示，半导体产业是现代信息社会的基石，是支撑当前经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性、先导性产业。深圳第三代半导体研究院将以本次论坛为契机，拓展中欧合作渠道，搭建好第三代半导体科技创新发展的平台，为推动产业创新创业提供有力的技术和人才支持。
基本半导体总经理和巍巍博士从产业角度分析了碳化硅器件的几个失效机理以及基础半导体在碳化硅可靠性方面做的探索，“希望能够在增进战略互信的前提下把失效和缺陷的关键信息都能开放出来，这样从整个产业链的角度来理解失效的产生以及相应的机理，提高国产器件的可靠性。希望工信部推出国产器件的保险，即使出了问题也有保险公司能够兜底，这也更有利于国产器件的推广。”
法国阿尔法RLH光电与微波集群技术专家帕崔斯·佳曼德博士介绍了法国阿尔法RLH光电与微波集群，从产学研合作的角度分享了集群推动法国半导体创新的经验。
南方科技大学深港微电子学院院长于洪宇教授从专业角度分享了第三代半导体在硅基氮化镓功率器件的关键技术研究进展。
欧洲最大微电子/集成电路技术集群硅萨克森尼集群总经理弗兰克·博森伯格表示，中国是半导体行业最大的市场之一，半导体产业的发展要依靠国际协同创新，非常期待未来中欧之间有更多的合作。
[bookmark: _GoBack]在高峰论坛的圆桌对话环节，来自企业界，科研，金融界的领导和嘉宾围绕新基建与双循环，共同探讨半导体产业发展的机遇与挑战。作为2020中欧科技创新合作发展论坛的平行分论坛之一，本次论坛由中国科学技术协会、深圳市人民政府主办，中国科协企业创新服务中心、深圳市科协等单位承办，深圳市科技开发交流中心、深圳市CIO协会及深圳中欧创新中心执行。
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